IBM SAN XUAT CHIP THEO CONG NGHE 29,9 NM

IBM vira céng bé mét phuvong phdp méi: nhing tém wafer vao trong nuéc tinh loc va két hop véi
énh sdng laser dé tao ra cdc vi mach nhé chi bdng 1/3 so véi ky thuat 20 nm trong chip duoc sén
xuét hang loat hién nay. Giéi céng nghé cho rdng phuong phdp in quang va chiéu |

IBM vira céng bé mét phuvong phdp méi: nhing tém wafer vao trong nuéc tinh loc va két hop véi
énh sdng laser dé tao ra cdc vi mach nhé chi bdng 1/3 so véi ky thuat 20 nm trong chip duoc sén
xuédt hang loat hién nay. Giéi cdng nghé cho rdng phuong phdp in quang va chiéu laser lén béng
silicon ¢4 thé hoi ty énh sang dé san xuét thiét bi xi ly & méc thép nhét la 32 nm. Tuy nhién, IBM
da dp dung bién phdp "in nhing" dé tao vi mach véi chiéu rong chva dén 30 nm. Trong nhiing
thap ky qua, nganh céng nghiép ban dan da lién tuc thu nhd vi mach nhdm x&p duoc nhiéu thanh
t8 hon trén mét chip, nhe véy khd ndng vén hanh cda vi x& ly duoc cdi thign ddang ké. Nhung khi
céc thanh t6 nay dat t6i mic phén t v nguyén t, tvong lai cda "xu the nhén déi" (con duoc bigt
dén nhuv la Binh luat Moore) dang di dan dén giéi han va nganh céng nghiép lai phdi tim kiém
phuong phdp sdn xudt méi. "Muc tidu cba ching t6i la tan dung 18i da céng nghé in quang dé c6
the tri hodin qud trinh chuyén sang nhiing lya chon dét dé khac", tién st Robert D. Allen tqi trung
t&m nghién cu cda IBM khdng dinh. "Mdc 29,9 nm la déu hiéu ré rang cho thdy ching ta s& cé
thém it nhdt 7 ném nira dé thyc hién thay déi can thiét va che cho cdc cdng nghé khdc trudng
thanh hon". Intel, hang thiét bi xu ly hang déu thé gisi, da san xuét chip theo ky thuat 65 nm tr
ndm ngodi va dang tap trung vao cdng nghé 45 nm. "Céng ty cing dang thi nghiém céng nghé
'nhing' nhung cho rdng day chua phéi thoi diém thich hop dé ép dyng béi ching t6i can gidi
quyét mot s& van dé vé mat do, kiém sodt khau sén xudt wafer...", Mark Bohr, Gigm déc kién tric
xt ly cda Intel, cho biét.



